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N O R M A BRANŻOW A BN-83 
AUTOMATYCZNE 

Urządzen ia komputerowe 3104-17 
PRZETWARZAN I E Pakiety dysków 

INFORMACJI magnetycznych 29 Mbajtów 
Wymagan ia i metody badań Grupa katalogowa 1960 

PRZ EDMOWA 

Nin iej,w no rma do tyczy pa ki etów dysków magnety~znyc h (POM) o pojemnośc I 29 Mbaj tów. wykorzy'tywanych ja ko magnetyczne nośniki 
info rmacji w maszynach li czących i sys te mac h p rzetwa rzan ia danyc h. 

Norma o kreś l a wymaga nia techniczne na POM o raz metody bada ll zapewniając~ 7amienność pa kietów dys ków. 
No rma nic o bej muje for ma tu da nyc h na ścieżkach. 

Nin iejsza no rma zost ał a o pracowana na pods tawie międzynarodowej norm} RWPG ST SEV-2773-80 i jes t 7 ni ą zgodna za równo pod 
wzg l ędem meryto rycz nym. jak i u kła d u t reści . 

l. WYMAGANIA 

1.1 . Kompletność POM i wytrzy małość na warunki 
transportu powinny odpowiadać wymaga niom okreś

lonym wg PN-831T-42 106. 

1.2 .. Ko nstrukcja POM po winna być zgod na 
z rys . 1 i 2. 

1.3 . Liczba dysków roboczych - II . 

1.4. Liczba powierzchn i ro boczych - 20 . 

1.5. Wysokość POM w pojemniku ochronnym zgod
nie z rys. I po winna wynos i ć Ht~167 mm . 

1.6. Sredn ica zewnętrzna pokrywy zgodnie z rys. 1 
powin na wynos i ć DI~373 ,9 mm. 

Ry,. I . Pakiel dyskó" magne tycznych IV poje mniku 

I - pokrywa pojemnika. 2 - po dstawka. A - baza 

1 4 

6 

IBN-83/3t04 - 17-21 

R ~s. 2. Pakiel dysków magne tycznyc h bez pojemnik a 

5 

1.7. Odległość między płaszczyzną odniesienia (dalej 
zwaną bazą) a czołem pokrywy zgodnie z rys . I po
winna wynosić H 2 = 15 ,9 ± 3,2 mm. 

I - I.amek. 2 - korpus. J - koł nier7 górny . 4 - dy, k górny 

ochronny. 5 - dys ki robocze. 6 - dys k ind eksowy . 7 - p ierście ll 

d ys lamow). 8 - koł nierz dol n). 9 - fi lt r 

Zgłoszona przez I nstytut Maszyn Matematycznych 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcj i Maszyn T EKOM A 

dn ia 26 sierp nia 1983 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1984 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 17/ 1983 poz. 35) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1984. D ruk . Wyd. N orm W-wa Ark. wyd. 1.60 N akł . 1600 + 55 Zam. 2712/83 Cena zł. 36.00 
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( 

1.8. Odległość między dolnym czołem korpusu a ba-
zą zgodnie z rys . 3 powinna wynosić H l = 21.0 ±O.5 mm . 

B 

C 

18 N - 8 3/31 04 - 17 - J I 

Rys. 3. Zamek 
I - za mek , 2 - korpus. A - baza, B - kula pomiarowa 

1.9. Stożkowatość otworu mocującego w korpusi e 
zgodnie z rys. 3 powinna wynosić (l ±o,0002):2. 

1.10 . Ch ropowatość R u stożkowych powierzchni ro
boczych otworu zgodnie z rys. 3 powinna wynosić od 
0,8 do 1,6 11m . 

1. 11 . Gwint zamka pOWll1len być dwuzwojowy 
o trójkątnym zarysIe I parametrach ja k w tabl. l. 

• )t 

1.14. Dolna powierzchnia czołowa zamka zgodnie 
z rys. 4 powinna mieć średnicę Dl = 7,3 ±o,3 mm. 
Przylegająca faza powinna mieć kąt y od (51 ±3,4)1O" 
rad do (76,5 ±3,4)10" rad. 

1.15. Kołnierz zamka zgodnie z rys, 3 powinien znaj
dować się na wysokości H s = 59,05 ±o,56 mm od bazy. 

1.16. Długość dolnej części zamka zgodnie z rys. 3 
powinna wynosić H6 = 19 ,65 ±o,15 mm . 

1.17. Maksymalna średnica dolnej części zamka przy 
wysuniętych kulkach ustalających zgodnie z rys. 3 po
winna wynosić D4 = 10,97 -0,25 mIl). Kulki nie po
winny wysunąć się dopóki iglica wrzeciona jednostki 
napędowej (dalej w tekście - iglicarznajduje się na 
wysokości H7 ~ 18,5 mm od kołnierza zamka . Kulki 
powinny wysunąć się całkowicie, gdy iglica znajduje 
się na wysokości H g ,.,;; 14,3 mm . 

1.18 . Maksymalna średnica dolnej części za mka przy 
niewysuniętych kulkach zgodnie z rys. 3 powinna .w.y-
nosić D s ,.,;; 9,65 mm. . 

1.19. Kulki ustalające zgodnie z rys. 3 po win'ny znaj
dować się w odległości H9 = 8,66 ± 0,24 mm od koł

nierza zamka. 
1.20. Minimalna średnica otworu w za mku dla prze

lotu iglicy zgodnie z rys. 4 powinna wynosić 

D6 > 3,05 mm. 
1.21. Głębokość otworu dla przelotu iglicy w odnie

sieniu do kołnierza zamka zgod nie z rys. 3 powinna 
wynosić H IO ,.,;; 12 ,5 mm . 

1.22 . Pokrywa powinna dać s i ę oddz ielić od za mka 
rDM tylko wówczas, gdy ig lica znajduje s i ę w zamku 

Tablica l 

Sredn ica zewnętrz n a I Srednica pod zialowa I Srednica wewnętrzna I S kok między dwo ma 
. . '. I sąsied ni mi zwoJami Kąt gwin tu 

ni c mniej niż I nie więcej ni ż I nie mniej ni ż I nie w i ęcej niż I 
mm 

9. 253 I 9.492 I 8.349 I 8,461 I 
1.12. Nom inalna średnica zamka zgodnie z rys. 4 po

winna wynosić D 2 = 9,52 mm. 
1.1 3. Minima lna długość gwintu zamka zgod ni e z 

rys. 4 powinna wynosić H . ~ 7.4 mm . 

Dz 

!SN-B313104-17- 41 

Rys. 4. Do lna część zamka 

ni e w i ęcej nlz zarysu 

rad 

7,544 I 1.5875 1.047 

na wysokości H " = 13,8 ±o,5 mm od jego kołnierza , 

zgodnie z rys . 3. 

1.23. Zewnętrzna średnica dys ku indeksowego zgod
n ie z rys. 5 powinna wynosić D7 = 362,74 ±o,25 mm . 

1.24. Dysk indeksowy zgodnie z rys. 5 powinien 
mieć na swoim obwodzie prostokątne wycięcie indekso
we X oraz ewentualne wycięcia se ktorowe od nr l do 
nr N. 

1.25. Głębokość wycięć na dysku indeksowym zgod
nIe z rys. 5 powinna być ograniczona promienie m 
r, = 177,8 ±o.2 mm. 

1.26. Szerok ość wycięć na dysku indeksowym powin
na wynosić e, = 1,90 ±0,13 mm. 

1.27. Wszystkie krawędzie wycięć na dysku indekso
wym powinny być zaokrąglone promieniem r2 ,.,;; 0,5 mm. 

1.28. Odległość dolnej powierzchni dysku indeksowe
go od bazy zgodnie z rys. 6 powi nn a wynosić 

H = 1222+0,5 1 mm '2 , - 0,64 . 
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I<ierunelr. obrotów 
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Rys. 5. Dy,k indeksowy 

1.29. Odległość górnej powierzchni pierwszego dysku 
od baży zgodnie z rys. 6 powinna wynosić H I ) = 

= 9,65 ±OA I mm. 
1.30. Odległość dolnej powierzchni drugiego dysku 

od bazy zgodnie z rys. 6 powinna wynosić H I~ = 

= 0,76 ±OAI mm. 
1.31 . Dyski od trzeciego do jede nastego powinny 

zgodnie z rys. 6 mieć od l egłość swych dolnych po
wierzchni od bazy: HI 5 = 9,40 ±O,41 mm, HI 6 = 

19,56 ±0,41 mm , H 17 = 29,72 ± OAI mm, HI 8 = 

39,88 ±OAI mm, HI9 = 50,04 ±OA I mm , H 20 = 

60,20 ±OA I mm, H 2 1 = 70,36 ±OAI mm , H n = 
80,52 ±OA I mm, H 2] = 90,68 ±OAI mm. 
1.32. Odległość gó rnej powierzchni dysku osłaniają

cego od bazy zgodnie z rys. 6 powinna wynosić H 24 = 
= 93,22 ±O.l8 mm. 
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1.33. Maksymalna wysokość POM. bcz pok ryw po
jemnika ochronnego, w odniesie niu do bazy , zgod nie z 
rys . 6 powinna wynosić H 25 ~ 1 15 ,2 mm. 

i .34. Zewnętrzna średnica dysków roboczych, zgod
nie 7 rys. 6, powinna wynosić D8 = 356,25 ±O, I5 mm, 
a ich grubość e2 = 1,27 ±O,03 mm. 

1.35. Maksymalny promień pierścienia dystansowego 
zgodn ie z rys. 6 powinien wynos ić r7 ~ 95 ,3 mm. 

1.36 . Odleglość od bazy najniższego elementu kon
strukcyjnego POM znajdującego się pod bazą w polu 
o promieniu r J ~ 90 mm, zgodnie z rys. 6, powinna 
wynosić H 26 ~ 18A2 mm. 

1.37. Odleglość od bazy najniższego elementu ko n
strukcyjnego POM znajdującego się nad bazą, zgodnie 
z rys. 6, w polu ograniczonym promieniami r4= 32,5 mm 
i rs = 40,4 mm po winna wynosić H 27 ~ 24,9 mm, 
a w polu ograniczonym promieniem r6 = 42,2 mm -
H 28 ~ 20, I mm . 

1.38 . Bicie czołowe dysków w obszarze ograniczo
nym promieniami 177,4 i 104,9 mm nie powinno prze
kraczać 0,3 mm - dla dysków roboczych przy 
2400 ±48 obr/min i 0,51 mm - dla dysku indekso
wego przy 10 obr/ min . 

1.39. Bicie promieniowe dysku indeksowego i dwóch 
dolnych dyskó w roboczych nie powinno przekraczać 
0,25 mm, a dla pozostałych 0,51 mm. 

1.40. Kątowe przesunięcie, między dyskami a piastą 

POM po poddaniu POM przyspieszeniu dodatniemu 
i ujemnemu o wartości do 3000 rad/sek 2 przy pomiarze 
z dokładnością do 14,55,10-6 rad, powinno mieć war
tość zero. 

1.41 . POM powinien być wyważony dynamicznie do 
100 g'mm przy 2400 obr/min w dwóch płaszczyznach 
równoległych do dysków i położonych w odległości 

6,6 ±O,2 mm pod powierzchnią górnego dysku 
i 6,6 ±O,2 mm nad powierzchnią dolnego dysku. 

1.42. Moment bezwladności PDM bez pojemnika 
ochronnego nie powinien przekraczać wartości 85 gm2. 

1.43. Obroty pracy POM powinny wynosić 

2400 ± 24 obr/min. 
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Ry,. 6. Usy tu owanie dy, ków \I odnies ieniu do ba7y 

A - bal ~l 
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IA4. ?OM powinien wytrzymywać 2500 obr/m in 
w k ierunku niezgodnym z ruchem wskazówek Legara 
(k ieru nek ruc hu roboczego). 

IA5 . ?OM pOWIlllen być ut rzymywany przez stożek 
wrzeciona z si ł ą 925 ±145 N wywieraną prze7 wrze
cIono na zamek pakie tu wzdłuż jego osi. 

IA6. ?OM pOWll1len zapewniać odprowadzenie ła

dunków statycznych z powierzchni dysków magnetycz
nyc h poprzez korpus . 

IA7. Warstwa magnetyczna na dyskach roboczych 
powlllna 7najdować SIę na powierzchniach og ran iczo
nych ś rednicami 209, mm I 354,8 mm. 

lAg . Chropowa t ość warstwy magnetycznej powinna 
mieć średnic a rytmetyczne odchylenie profilu R " nI e 
większe niż 0.09 ~lm i wysokość nie równości profilu 

Rm;tx = 0,76 ~lm - prz), pomIarze na odcin ku o dłu
gości 0,75 mm igł ą pom iarową zakończoną prom ien iem 
0.0025 mm. 

IA9 . War~twa magnetyczna powinna być odporna 
na działanie mieszaniny alkoholu izopropylowego z wo
del (91(Yr alko ho lu i 9% wody destylowa nej lub dejo
n i7owancj) stosowanej do C7yszczenia powierzchni. 

1.50. POM powinien zapewniać odtwarzanie infor
maCji pie rwotnie zapisanej po 40000 załadowań gł owi c 

magnetyo'nych . 

1.51 . Pojemność informacyjna POM powi nna być 

ni c mniejsza niż 29 Mbajtów. 

1.52. Maksymalna liniowa gęstość zapisu in for macji 
powinna wynosić 88 bit / mm. 

1.53 . Na każdej powierzchni roboczej dysku POWIl1-
ny znajdować si~ 203 ścieżki robocze. 

1.54. W POM powinno znajdować się nie mmej niż 
4000 ścieżek wo lnych od wad warstwy magnetycznej . 
Dokładncj liczby wolnych od wad ścieżek w POM 
dnstarc7anych prze7 producenta niniejsza norma me 
określa. 

1.55'. W POM nic powinno być wad warstwy magne
tycznej w strefie od 100 ~s do 700 ~s od punktu In
(kbll (strefa dla zapisu części adresowej śc i eżki) oraz 

na powicr7chni od ścicżki 000 przy szybkości obrotowej 
POM 2400 obr/min. 

1.56. Modulacja przepisania warstwy magnetycznej 
nic powinna przekrac7ać 6.5%. 

1.5 7. M inima lna amplituda sygnału powll1na micć 

wartość nic mniejszą niż 90% wzorcowej a mplitudy 
~Jgnalll {) C7ęstotl i wości I F dla ścieżki 200 i 86,9% 
dla ścieżki 000. 

1.58. Maksymalna a mplituda sygnału nIe powin na 
prtdrac/ać 124c.k wzo rcowej a mplitudy sygnału o czę-' 
~t() lliw ()ści IF d la :c i eżk i 200 i 131 % dla ścieżki 000. 

1.59 . Zdolność r07dzielacza warstwy magnetycznej 
dy\ku powinna lawicrać SIę w g ranicac h od 0 ,35 cia 
0.75. 

1.60. POi' iom S711mll na dowolnej ścieżce me POWI
nIen pr7ck ra czać 10eJ, warto~ci wzo rcowej a mplitud y 
n~1 ~c i eicc 000 prl) częstotliwości 2F . 

1.61. Wyszczegó lnienie wymagań wraz z num eram i 
odp()\\ iadajelcych IJll punktów o raz metod badań po 
dano w tabl. 2. 

I p. 

3 

4 

5 

(-, 

7 

9 

10 

II 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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Tablica 2 

2 

K omplct ność PDM i wyl rzymul ,,';ć 

na warunki transpor!lI 

K O lblrukcj~1 PDM 

Liczba d),ków roboC7)ch 

LiC/ba powi c l7.ch ni roboClych 

Wy,o ko';ć PDM 

Srednica 7cwn<;trzna pokryw} 

Odległość mi,cIl} ph"7ClY1n;J odnic

, icnia :J czolem pok rywy 

Odległo';ć mi,dLY dolnym czołem 

knrpll~lI a baz,! 

Stożkowatość otworu mocuj'lcego 

w korpu,ie 

Chropowatość roboczyd1 powierzch

n i stożkowych otworu 

GWint za mka 

Nominalna średnica Lam ka 

Minimalna długość gwin w zam ka 

Srednica dolnej powierzchni czołowej 
za mka 

Położenie k ołni erza zamka w sto"un

ku do bazy 

Długość do lnej części za mka 

Mak"ymalna średnica dolnej częśc i 

z.amka prly wysuniętych kulkach 

ustalających 

M a ksymalna śred ni ca dolnej części 

zamka prl) nic wys uniętych kul

kach u'talających 

Od l eg łość kulek u stalających od koł

nierza za mka 

Minimalna średnica otworu w zamku 

d la prze lotu iglicy 

lj";;bokość ot woru dla przelotu ig li cy 

w odniesien iu do kołnicT7a 7amk~ 

Wa runek zdjęcia po krywy 

Zewnętrzna średnica d ys ku indekso

wego 

Rodzaj i liczba wycięć na obwodzic 

dysku indeksowego 

Gł,bo kość wycięć na dysku indekso
wym 

Szcrokość wycięć na d ysku indekso

wym 

Kr~ " ędzie wycięć na dy~ku indekso
wym 

Odległość do lnej powierzc hni dy,ku 

indek o wego od bazy 

Odległość górnej powierzc hni pierw

s7ego uysku o d bazy 

Odległość dolnej rowier/c h ni drugie

go d y,k u od ba7) 

1. 1 

1.2 

1.4 

1.5 

1.6 

I.7 

u; 

1.9 

1.10 

1.11 

1.1 2 

1.1 3 

1.14 

I.I S 

1.1 6 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

uo 

wg 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

LI 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.9 

2. 10 

2. 11 

2. 12 

2. 1J . 

2. 14 

2. 15 

2. 16 

2.17 

2. 1 

2. 19 

2.20 

2.21 

2.22 

2.23 

2.24 

2.24 

2.24 
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I. p. Wymagania 

I 2 

J I Odlegl ość do ln yc h powicr7chni pozo-

stal ych dysków od bały 

J2 Od l eg l ość górnl:j powierzchni dy,ku 

()~ła 11 iaj~ cl'gt) " d baly 

JJ Mab,m;lłn a wysokość PDM bel po-

krvw poje mnika ochro nnego IV od-

ni c~i('ni Ll do ba?)' 

.14 Zl'WIlcyll71lil średni ca dysków ro bo-
t'Iych 

J5 Mabymaln) promień pierście n ia 

u y :-.ti.ln~cJv\ll:g() 

36 Odleglość od ba7)' najni ższego cle-
111 t: n I u konstrukcyjnego PDM 

111 aj d uj'lcq,lO si, pod ba nj 

37 Odlegl (I'Ć od ba7)' najnii's7cgo ele-
mentu konst rukcyjnego POM 

majduj~lcego si, nad bazą 

3~ Bi c ie C!o lo wc d ys ków 

39 Bi c ie prom il'ni o we dysków 

40 K ątowe pr7es unic;e ie pomięd?y dy,-

kam i a pia s t ą POM 

41 Wyważeni e dyna rni C7 Tl C POM 

42 M o me nt hC1\vładn ości POM bel po-

Jemnika ochronnego 

43 Obro ty prac v POM 

44 Maksyma lna prędkość ob ro towa 
POM 

45 Wartość S ił y ut rzymującej POM 

przCl stożek wt7ec io na 

46 Odprowad/a l n o~ć ladunkó w ,tat yCl-

nych I powicrLchn i dysków mag-

netyo nych 

47 Poł oże nie war~twy mag net ycl. nej na 

d)'s kach ro boc/ych 

4X Chropowat ość warstwy magne tycznej 

49 Odporność war, twy magnetyc711cj na 

działanie środ ków czys7Czącyc h 

50 Trwał ość pl'7eCllOwywan ia informacji 

na POM 

51 Poje mność info rmacyj na POM 

52 Maksymalna liniowa g~ stość zapisu 

informacji 

53 Liczba kicżek roboczych na po-

wie rzc hni roboCl.cj dy,ku 

54 Li C7 ba śc i eżek wol nyc h od wad war-

st wy magnet YC7 ncj 

55 Obszary wa r~ t\Vy magnetycmcj bez 
wad 

56 Warto';ć modulacji przepi,ania 

57 M inimalna amplituda 'ygnału 

5~ Ma ksymalna amp lituda 'yg nału 

59 Zdolność rO/d7ielCl<l war,twy ma-

g ll ct)'C/IlCj 

60 Oopu~/Clalny palio m ~L lInHI 

3 
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1.32 
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1.34 

1.35 

1.36 

1.37 

1.38 

1.39 

1.40 

1.4 1 

1.42 

I.4J 

1.44 

1.45 

1.46 

1.47 

1.4 ~ 

1.49 

1.50 

1.51 

1.52 

1.53 

1.54 

1.55 

1.56 

1.57 

1.5g 

1.59 

1.60 
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Bada nia 

wg 
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2.24 

2.24 

2.25 

2.26 

2.27 

2.28 

2.28 

2.29 

2.29 

2.30 

2.3 I 

2.32 

2.33 

2.34 

2.33 

2. 36 

2. 37 

2.38 

2.39 

2.40 

2.41 

2.41 

2.41 

2.42 

2.42 

2.43 

2.44 

2.44 

2.44 

2.44 
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2. METODY BADAŃ 

2. 1. Sprawdzenie na zgodność z wymagan ia m i wg 1.1 
przeprowadza s i ę zgodnie z P -83/ T-42106. 

2.2. Sprawdzenie na zgodność z wymaga niami wg 
1.2, 1.3 i 1.4 przepro wadza się przez og lędziny . 

2.3. Sprawd ze nie na zgodność z wymaganiami wg 1.5 
i 1.6 przeprowadza się za pomocą suwmiark i o do
kl ad nośc i 0,05 mm . 

2 .4 . Sprawdzenie na zgod ność z wymagan ia mi -wg 1.7 
przeprowad za się przy użyc iu płyty trase rskiej, wzor
cowej kuli o ś rednicy 38.894 mm i płytek J ohansona . 
POM w pojem niku ochro nn ym bez podstawki umiesz
cza s ię stoż kowym otwore m na kul i wzorcowej spo
czywającej na pom oc nic zej płytce po mi arowej o gru 
bośc i nie mniej szej niż 20 mm, umieszczonej na płyci e 
trasers kiej . Pod pokrywę pojemnika podkłada się jedna
kowe wymiarowo zestawy płytek. Pomiar wykonuje 
s i ę z dok ład nośc i ą ±O,5 mm. 

2.5. Sprawdze nie na zgodność z wymaganiami wg 
1.8 przeprowadza s ię za pomocą głębokośc i o mierza , 

kuli wzorcowej i dwóch płytek wzorcowych. 

2.6. Sprawd zenie na zgodność z W) magalllam l wg 
1.9 prze prowadza się za pomocą dwóch kul, jak po
kaza no na rys . 7. 

2.7 . Sprawdzen ie na zgod ność z wymaganiamI wg 
1.1 0 prze prowadza s i ę, wyk onując profil ogra m przy 
użyc i u g la dk ościom i erza odpo wiedniej kl asy. 

2.8. Sprawdzenie na zgodność z wymagani mi wg 
1. 11 wykonuje się pecjalnym sprawdziane m. W ymia r 
D2 mi erzy s ię mikro mie rze m o dokładnośc i 0 ,0 1 mm . 

2.9. Sprawdze n ie na zgod ność z wymagalllaml wg 
1.1 2 i 1.13 przeprowadza się za pomocą suwmiarki 
o dokladności O, I mm. 

2.10. Sprawd zenie na zgod n ość z wymaganiami wg 
1. 14 przeprowadza się za pomocą suwmia rki o do kła d

n ości 0, I mm i kątomierza . 

2. 1 I . Spra wdzenie na zgodność z wymaga nla lTII wg 
1. 15 przepro wadza się w n as tępujący sposób: za po
mocą głębokościomierza m ierzy się odl egłość między 

kołni e rzem za mka a dolną powie rzchnią czoł ową kor
pusu. Wymia r H5 uzyskuje się przez dodanie do ot rzy
ma nego wyniku wysok ośc i H 3 zmierzonej wg 2.4. 

2. I 2. Sprawdze nie na zgod n ość z wymagani a mi wg 
1. 16 wykonuje się głębokościomierzem o d ok ł adn ości 

0,05 mm . 

2. 13 . Sprawdze nie na zgod n ość 7 wymaganiam i wg 
1.1 7 przeprowadza ' ię za pomoccl tulejek po kaza nych 
na ry. 8b) i c). Podczas po mia ru tulejka powin na 
dokładnie przy legać do k ołni e rza za mk a ja k pok azano 
na rys. 8a). Ko lek pokazany na rys . 8e) wstawia s ię 

d o 7amka tak. że kulki wysuwają s i ę ca lk ow ic ie. 
Tulejka (wg rys . Sb) powinn a obraca ć się swo bod ni e. 

Sprawdze ni e dolnej g ranic y D4 przeprowad7<.t s it; tu lcj-
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ką i kołnierzem pokazanym na rys . 8c) i e). K oł ek po
winien przylegać dokładnie do tulejki. 

IBN-83/31Q4 - 17-11 

Rys. 7. Pomia r st07kowa t ości 

2. 14 . Sprawdzenie na zgodność z wymagania mi wg 
1. 18 przeprowadza się za pomocą tulejki pokazanej 
na ry . 8d) . Tulejka powinna obracać się swobodn ie, 
przy l egając dokładnie d o k ołnierza zamka , jednocześnie 
do zam ka wprowadzany jest kołek, który jest poka
zany na rys. 8g). 

2.18 . Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
1.22 przeprowadza s i ę przy użyciu sprawdzianu po ka
za nego na rys. 9. 

I 

16N -837310HH I 

Ry" 'J . Sprawd/ian do kontro li wymiaru H " 

2.19. Sprawdzen ie na zgodność z wymaganiami wg 
1.23 przeprowadza s i ę suwmiarką o dokładności 

0,05 mm. 

2.20 . Sprawdzenie na zgodność z wymagan ia mi wg 
1. 24 p rzeprowadza się przez og l ędziny. 

Tulejki 

e) 
~fO. 72±O,0015 

Korki 

Ry,. ~. Spra\\dzian y p"""IllClrllll lal11ka paklclll 
I - zame k. 2 - tulejk a. J - kołek 

2.15. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
1. 19 przeprowadza s i ę przez pomiar mikroskopem 
z dokładnością 0,05 mm lu b suwmiarką i wzorcowym 
wałkiem (sprawdzianem 0 3 +0,01 mm). 

2. 16. Sprawdzenie na zgodność z wymaga niami wg 
1.20 przeprowadza Się za pomocą sprawdzianu 
o :I +0,0 1 mm. 

2. 17. Sprawdzenie na zgodność z wy magania mi wg 
1.21 przeprowadza się za pomocą tu lejki i kołka po
kazanych na rys. 8b) i f). 

2.21. Sprawdzenie na zgod ność z wymaga niami wg 
1. 25 przeprowadza s ię za pomocą mikroskopu warszta
towego lub podzielnicy optycznej, zapewn iających wy
maganą dokładność pOlmaru . 

2.22 . Sprawdzenie na zgod ność z wymagantami wg 
1.26 przeprowadza się za pomocą suwmia rki lub spraw
dzianu . 

2.23. Sprawdzen ie na zgodność z wymagan ia mi wg 
1.27 przeprowadza się za pomocą szablonów. 
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2.24. Sprawd7Cn ie na zgodn ość z wymaganiami wg 
1.2S ...;- 1. 32 przeprowadza s it:; w u kładzi e ja k na rys. 10 
na przyr7ądz i e sk ł a d ający m s i ę ze sto lik a 7 wmonto
wanym s t ożkowym czopem o ra z sp rawdzian u g rzeb ie
niowego. Dopu ', cza się stosowanie płytek wzorcowych 
za mias t sprawdzianu. 

B 

c; .. , c; c; 
"- ",,' c' ~ 
'" 

.. , 
" ci' c; <:; <::> ~ 
.,.., 

" 
o' 

O) eS o-, eS o) ~ fJ ;.:. 00 <o o) .,. 
OC) 

0;- cr) 'r ,...., 

I BN - 83 /310~ - 11 - 101 

Ry,. 10. Sprawd7ian do ko ntroli odległości dysków od bazy 

(J = 2.08 +0.2. A - baza 

2.25. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
1.33 prze p rowadza się za pomocą kuli wzorcowej , wy
so k ośc i om ierza. płyty traserskiej i pomocn iczej płyt ki 

pomiarowej. 
2.26. prawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 

1.34 prze prowadza s ię za pomocą suwmiark i o do
kładności 0.05 mm I mikro mierza o dokładności 

0,01 mm . 
2.27. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 

1.3 5 przeprowadza s ię suwmiarką o dokładności 

0,05 mm . 
2.28. Sprawdzenie na zgodn ość z wymaganiami wg 

1.36 i 1.37 przeprowadza się a nalogicznie do 2A . Po
miar przepro wadza się na pa ki ec ie bez pojemnika 
och ro nnego. 

2.29. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
1.38 i 1.39 przepro wad za się na specja ln ym sta no wi sku 
za pomocą czujnika zega rowego o dokładnośc i 0 ,0 1 mm 
I nac isku 0,5 ± O, l N . 

2.30. Sprawdze nie na zgodność z wymaga nia mi wg 
IAO prze pro wadza s ię przez po miar na specja lnym 
stanowisku zapewniającym uzyskanie przyspieszenia 
3000 rad/s2. Przed ustawienie m PDM na sta nowisku 
zew nętrzne fazki dysków znaczy się kres kami o gru
bości mniej szej niż 0 .1 mm. Początkowe wzajemne po
l oże nie kresek ocenia s ię za pomocą mikroskopu. Po 
podda niu pa ki etu przyspiesze niu ponownie mierzy się 

poł oże ni e kresek. Przy po miarze nie powinno pojawiać 
sit:; wzaje mne przes unięcie dysków z dokładnością 2 !lm . 

2.31 . Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
lAI wykonuje s i ę na stanowisku do wyważania PDM. 

2.32. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
IA2 przeprowadza s ię sposobem p o ka za nym na rys. II . 
POM , bez pojemnika ochro nnego. podwiesza s ię na 
dwóch wystarczająco wytrzymał yc h elas tycznych ni
ciach i wprawia w ruch wahadł owy w płaszczyźnie po
ziO/n ej. Odchylanie powinno być nie większe niż 

78,5 ,10-2 rad do położen i a począ tk owego. Po mi ar wy
ko nuje sit:; po 100 wahnięciach. Okresem drgań okreś
la s ię czas potrzebny do osiągnięcia przez pa ki e t peł

nego cyk lu waha nia od określo nego punkt u do tego 
samego punktu w tym sa mym kierunku. 

M o ment bezwładn ośc i I w kg 'm2 wylicza s ię ze wzoru 

I = 
mgD2rz 

w którym : 
In - masa. kg. 
g - przys pieszenie grawi tacyj ne. mlsz, 
I - długość nic i, m : I ~ 3D. 

T - okres drgań. s, 
D - od l egłość między nićmi, m. 

/ 

IBN -83f310HH iI 

R),. II. P'llll ",r mo mentu bC/wl ad,wści 

A - ni ć . B - paki cl 

2.33. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
I A3 i IA5 przepro wadza s ię na kontrolnej jednostce 
dyskowej . 

2.34 . Sprawdzenie na zgodność z wymaga niami wg 
IA4 przeprowadza s ię na stanowisku wyposażonym we 
wrzeciono , które obraca się z prędk ością 

2500+~~0 obr/min. 

2.35 . Ogólne warunki badań pakietu na zgodność 
z wymaganiami wg IA6 ...;- 1.60 powinny odpowiadać 
podanym niżej. 

2.35. 1. S/.yb koŚć obrotowa POM po winna wynosić 
2400 ±24 obr/m in . 

2.35 .2. T emperatu ra o t aczającego POM powietrza po
winna wy nos i ć 27°C ± I°C. 

2 .35.3 . Wilgot ność względna o toczen ia POM powi nn a 
mieścić się w granicach 40% do 60% . 

2.35A. Il ość i rozm iary cz<!s tek zanieczyszczcń znaj
dujących się w 1 m3 powietrza o t a czającego POM po
winny odpowiadać dan ym z rys. 12. 
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Rys . 12. D o pus7czalne zapyleni e powietrza 

2.35.5 . P OM przed badaniami powinien b yć poddany 
a klimatyzacji w temperaturze 23°C ±3°C przez 24 h. 

2.35.6. Wszystkie badania powinny być przeprowa
dzone na poziomo usytuowanym pakiecie, z wyjątkiem 
przypadków, ki edy wymagane jest inne położenie pa
kietu . 

2.35.7 . Otaczające pole magnetyczne me powlł1no 

przekraczać wartości 4000 A/ m. 
2.35 .8. Prąd zapisu I" o częstotliwości lF, przepływa

jący przez głowicę magnetyczną, powin ien mieć kształt 
zgodny z rys. 13 i spełniać wymagania 

TR 

~ 
~ j ~ 

T.,= T2t2% 

1 .. 1 + 1"2 

I" = 30 ±I mA 
Przerost od 5 do 10%1 .. 
TR ~ 200ns 

TF ~ 200 ns 

7F 

( , , 

~ 

.... ., 
~ 
<lo 

~ 

.--

T1 12 

~ <::> 
C\J 

~ ,..., 

) ~ 

J""1=Jwz i 3% 
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Rv,. I~ . POSiaĆ prądu zapi s u 

T 

2.35.9. Prąd kasowania przepływający przez głowicę 
magnetyczną powinien mieć wartość 35 ±I mA . 

2.35 .10. Podczas wszystkich badań, z wyjątk iem spe
cjaln ie omówionych, stosowa ne jest kasowanie tunelowe. 

2.35.11. Przed każdym zap isem , oprócz specjal n ie 
omówionych przypadków, śc ież kajes l kasowana prądem 
stałym. 

2.35 .12. Stosowane podczas ba dań kontrolne głowice 
magnetyczne powinny spełniać wymaganie: 

- współczynnik ka libracj i CH ko ntrolnej głowicy ma
gnetycznej dla ścieżki 000 lub 200, określony jako sto
sunek wzorcowego napięcia odczytu dla częstotliwości 
I F ze ścieżk i 000 lub 200 do iloczynu napięcia na wyjśc iu 

kon t rolnej głowicy magnetycznej dla ścieżki 000 lub 200 
i współczynn i ka ka libracj i Co wykorzystywanej warstwy 
magnetycznej, powinien zawierać się w gran icach 
0 ,9 ~ C ~ 1,1. 

2.35 . 13 . Stanowisko pomiarowe powinn o odpowiadać 
wymaganiom jak n i żej . 

I) Głowice magnetyczne powinn y być rozmieszczone 
zgodnie z rys . 14. 

2) Liczba ścieżek na jednej powie rzchni - 203. 
3) Skok między sąsiednimi ścieżkami powinien wy

nosić S = 0,2567 mm z dopuszcza lnym odchyleniem 
każdej ścieżki odjej nominalnego położenia do 0 ,025 mm. 
Odchylenie to należy m i erzyć w tempe raturze 23°C. 

4) Przesunięcie głowicy typ u A od osi symetrii dysku, 
mie rzone od środka szczeliny, po winn o być zgodne 
z rys. 15 i wynosić Far = 12,125 mm. 

5) Przesu n ięcie głowicy typu B powinn o wynosić zgod
nie z rys. 15 F'br = 10,987 mm . 

6) Mechanizm regulacji głowicy magnetycznej powi
n Ie n za pewnić ką t skrętu, jak pokazano na rys. 15 
e = (8,33 ±o,85)1O" rad. 

2.36. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiam I wg 
1.46 przeprowadza się przez pomiar rezystancji przejścia 
między zamkiem POM a każdym dyski em . Pom ia r wy
konuje się wg schematu przedstawi o nego na rys . 16. 
Różnica potencjałów m i ędzy punkte m A (zamek) i punk
tem B (zewnętrzny meta lowy koniec d ys ku) nie powin
na przek raczać O, I V . 

2.37 . Sp rawdzenie na zgodność z wymagania mi wg 
1.47 przeprowadza się za pomocą szab lo nu. 

2.38. Sprawdzenie na zgodność z wymaga niami wg 
1.48 przeprowadza się za pomocą gład kościo mierza od
powied niej klasy. 

2.39. Sprawdzenie na zgodność z wymaga niami wg 
1.49 przeprowadza s i ę przez przetarcie warstwy magne
tycznej dysku tamponem z wat y na syco nym 91 % roz
tworem a lkoho lu izopropylowego. Po prze tarciu na tam
ponie nie powinno być śladów wars twy magnet ycznej. 

2.40. Sprawdzenie na zgodność z wymaga niami wg 
1.50 przeprowadza się za pomocą specjalnego prog ra mu , 
który zap isuje na pakiet o kreś lon ą i nformację. a następ
nie ją odczytuje i sprawdza. 

Na specja lnym urzą dzeniu wykonuje s i ę 40000 zała 

dowań głowic magnetycznych w ob za rze, gdzie roz
mieszczona jest powyższa informacja, po czym informa
cję sprawdza s i ę ponownie. Nie jest przy tym dopusz
cza lne pojawienie się błędów. 
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2.41. Spr;lwdzcni e na zgodność 7. wy magal1 i" 111 i wg 
1.5 1, 1.52 i 1.53 powinno być wykonywane na k()Jl

trolnej jednostce dyskowej . 

2.42. Spr<lwdzcnie na zgodność z wymaganiami \\g 

1.54 i 1.55 przeprowadza się na specjalnym stanowisku 

do kontroli elektromagnetycznych parClmetrów POM 
lu b na jednostce dyskowej - zestawie EMC. 

2.43. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
1.56 przeprowadza się na specjalnym stanowisku 7a po
mocą seleklywnego woltomierza o kla sie dokładnoś

ci 1,0. 

1 
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11 10 

12 C:::==9======~= 13 
15 14 
16 17 

f8 

Kierunek 
obrotów 

IBN-Bl/ll 04 -17-141 

Rys . 14. R07mics7l:zcnic powierzc hni dysków i glowic magnclyC7nych 

I - górny d ysk ochrOrfny. 2 - dysk indek sowy. 3 - glowica ma

gnctyczn~ Iypu A. 4 - głowica magnetyczna IYpu B 

B 

fi 

I BN-83/3fO~ 

Rys . 15 . 1I,~tll"lVa nic glowic na dysku 

I - lIcImyl glowicy Iypll /\. :! - tlvsk. 3 - lichwy t g ł owicy typu B 

fOk A 

I 

fO'-v= _____ -+-_-<Yritl\l§ 
8 

Rys. /6. Uk/,,,I d(l pomia ru raystancii pr7Cjścia 

2.44. Sprawdzenie na zgodność z wymaganiami wg 
1.57 7 1.60 przeprowadza się na specjalnym stano

wisku do kontroli e lektromagnetycznych parame

trów POM. 

KONIEC 

Zaląc7nik 

Informacje dodatkowe 
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Lp. Nazwa 

I 2 

I Format da nyc h 

2 Kula pomiarowa 

3 Pła szczyzna od nies ienia. baza 

4 Punkt indeksu 

5 Zaladowa ni e gł owic 

6 Scieżka 000 

7 Powie rzch nia 00 

li Prąd kaso wania 

9 Kasowanie tunelowe 

10 Mod ul acja prze pi sa ni a war-

stwy magnetycznej 

11 Częs t otl i wość zap is u 

12 Amplit uda 

13 Amplituda wzorco wa 

14 Zdo l ność rozdzielc za 

15 Szum 

16 Wada warstwy magnetycznej 

17 W,póluyn nik kalibracji Cli 

I~ W,pólc/}nnik kalibracji CI> 

Załącznik do BN-83/3!04-17 

ZAŁĄCZNIK 

NAZWY . I OKREŚLENIA STOSOWANE W NORMIE 

Okreś l enie 

3 

rozm ieszczenie na ścieżce obsza rów ad resowych i informacyjnych 01'37 prze rw mi,(hy tymi ob
szarami 

kula o śred nid 38 . 94 mm przeznaczona do pomiarów POM 

płaszczyzn a styczna d o kuli pom iarowej. prostopadła do OS I pakietu . "godnie 7 rys . 3 

impu ls odpowiadaj'lcy wyc i ęci u X dysku inde ksowego. 7godnie z rys. 5 

wprowad ze nie głoWic do wnę trza w i rującego pakie tu 

sk rajna zewnętrzn a ścieżka (następne ścieżki mają numery kolej ne aż do 2(2) 

skrajna gó rn a powierzchnia pak ie tu - robocza ( następne powierzchn ie mają kolejne numery 
aż do 19) 

prąd stały. który przepływając przez głow i cę magnetyczną prze magnesowuje warstwę magnL
tycznq w jednym kierunku 

kasowanie zapisa nej in for macji na gra nicy z sąsied nimi ścież kam i 

wyrażony w procentach stosu ne k średn i ej amplitudy (d la calej śc i eŻki ) pozosta l ośc i sygna lu 

o czę s t o t liwości 2F. zmierzonej se lektywnym woltomierze m po przepisa n iu czc;st ot liwośc i 'l 4F. 
do śred n iej a mpli tudy sygnału 2F przed przepisa niem 

li czba zmian kierunku prąd u zapisu (przejść) w ciągu I s: 
I F = (1.25000 ±o.OO 125).106 /5 
2F = (2.5000 ±o.0025) ·10"/s 
4F = (5.000 ±O.OO5)-I06/s 

uś redniona wartość pikowych wartośc i sygnałów o częslOtliwości I F. 2F lub 4F d la ok reślonego 

odc inka ścieżki lub ca ł ej śc i eż ki 

wartość sygnał u odczytanego za pomocą ko ntro lnej głowicy magnetycznej z wzorcowego pa
kietu d ysków 

stosunek u~rednionych na 500 ~s odc in kach ścieżki sygna łów odczylanych po zA pisach często tli
wościa mi 4F i 2F 

uśrednio na amplituda (od pi ku d o pik u ) pozostalości sygnału po kasowa niu. za pisanego I cz,

sto I liwością 2F d la dowolnego 50 ~s odcin ka ścieżki. która nic powinna prze kraczać 4% amp li 
tudy sygnalu (od pik u do piku) przed kasowa niem. dla 50 Il; odcinka o najwyższej a mplit ud zie: 

maksymalna amplituda (od piku do piku) pozostał ości sygnału nie powinna prze k raczać 10% 
wzorcowego n api~cia dla cz~s t o tliwoś ci 2F; 

dopuszcza s ię równió następujące okreś len i e szu mu : 

szum jest to ś redn i pozio m (od pik u do piku) 50 ~S odcin ka śc i eż ki '1. najwyższą amplitudą 

po kasowa niu zapisu z częstotliwością 2F. który nie powinien pr7ekraczać 10% średniej amp li 

t udy (od piku do p ik u) 50 liS odci nka o naj wyższej a mplitudzie przed kasowaniem 

wada warstwy magne tycznej, powodująca prze kła manie informacji; przyczynami wad warstwy 
są szumy. brakujące impu lsy i impu lsy dodatkowe określone następująco: 

brakujący impuls - spadek ampl itud y sygnału (od zera do piku ) poniżej 25% poziomu na

pięc i a wzo rcowego o cz,stotliwości 2F (od pik u do p ik u) rejestrowanego w gra nicach od 150 ns 
do 250 ns po przejściu zera odczy tanego sygnalu 

brakującym impulse m może być d owo ln y impuls. którego a mpl it uda je;,1 mniejsza od 60% 

a mplitudy uśred ni onej w pop rzedzającym 50 ~t;, odcin ku ścież ki I 

doda tkowy impuls - impuls zmierzony po kasowaniu . amp li tuda któ rego (od Lera do piku) 
jest większa od 40% ś re dniej amplitudy sygna lu o częs t o t liwośc i 2F (od ze ra do pik u ). odczyta-
nego z danej śc ieżki . 

I 
a mplituda (od zera do pik u ) d owoln ego impulsu odc zy tanego po kasowaniu n ic powi nna prze-
kraC7ać 22.5% wzorcowego napięcia (od piku do piku) o częstotl i wości 2F 

dodat ko wym impu lsem może być impuls zm ierzony po kasowaniu. a mplitu da którego (od 7e ra 
do piku) pl7ek racza 25c7c. polowy średn iej ampl itud y (od pik u do pik u) w 50 ~l S odci nku o naj
wyższej am pli tudzie o cz~s t()tliwości 2F przed kasowaniem 

stosu ne k nap i ęć odC7yta nyc h kontrolną głowicą magne t yczną i daną gl owicą magnetyczn;1 
L wzorcowej \Var~lwy magnetycznej 

>(osunck na pi ęć odczyta nyc h k ontro l ną głow i cą magnetyczną 7 wzorcowej i wtórnej war;,twy 
magnet yCLnej 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowujlłca normę - Instytut Komputerowych 
Systemów Auto matyki i Pomiarów - Wrocław, ul. Młodej Gwar
dii Ic . 

2. Normy zwilłzane 
PN-83/T -42106 Urządzenia komputerowe. Ogól ne wymagania i ba

dan ia 
3. Normy międzynarodowe 

RWPG CT C3B 2773-80 MawHHbI Bbl'lHCJlHTeJlbHble H CHCTeMbl 
06pa60TKH ,l\aHbIX. naKeTbl MarHHTHblX ,l\HC KOB 29 M6HTe. Tex
HH'IeCKHe Tpe60saHHA'H MeTO,l\bI HCnLtTaHHH - norma zgodna 
z tym że : 

- skorygowano oczy wiste błędy występujące w normie RWPG , 
- zrezygnowa no z wymagania poprawności pracy jedynie w je-

dnolitym systemie , gdyż zawężało to wymagania, 

- wprowadzono wymaga nia dotyczące kompletności i transpor
tu PDM zgodnie z PN-83/T-42106, 

- zmieniono zawartość załącznik a: "Nazwy i określenia stoso
wane w normie" przez wprowad zen ie określeń występujących w nor
mie i u sunięcie określe ń nie występujących lub oczywistych , 

- dodano p. 1.61 oraz tabl. 2, w której w celu ułatwien ia ko
rzystania z normy wyszczególniono nazwy wymagań o raz numery 
punktów odpowiadających im wymagań i metod badań. 
ISO IS 3564 Information process ing - Interchangeable magnetic 

elevendisk pack - Physica l and magnetic characteristics. 
4. Autorzy projektu normy - mgr inż . Andrzej Niżankowsk i , mgr 

i n ż. Andrzej Mroczek , mgr inż . Andrzej Federkiewicz - Instytut 
Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów - Wrocław, 

ul. Młodej Gwardii Ic. 


